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2025 第八届机械、电子和工业工程国际学术会议 

会议通知（第一轮） 

一、 会议介绍 

第八届机械、电子和工业工程国际学术会议（MEIE2025）将于 2025 年 7 月 12-14 日在中

国太原召开。会议由上海交通大学机械与动力工程学院主办，中国质量发展研究院、太原

科技大学、东华大学机械工程学院、电子与信息学报等单位协办，由 IET（The Institution 

of Engineering and Technology）英国工程技术学会提供出版支持。会议论文集将出版在

IET Digital Library，入库 IET Inspec, IEEE Xplore，并提交 Ei Compendex。 

MEIE 2025 聚焦智能制造，重点讨论工业互联网、智能机器、智能制造系统，半导体器件，

光学超精密制造和光电传感器等话题。会议将邀请国内外知名专家和学者做主旨报告和特

邀报告，同时举办多主题学术报告会、企业成果汇展、学术研究墙报，旨在为学术界和工

业界的资深专家，青年学者，学生学者，企业及期刊代表等提供专业，开放，创新的学术

交流平台，促进行业交流和合作，启发科研思路，更好地服务国家产业升级的战略目标。 

会议官网：https://www.icmeie.com/  

二、 组织机构 

主办单位： 上海交通大学机械与动力工程学院 

协办单位： 中国质量发展研究院 

太原科技大学 

东华大学机械工程学院 

电子与信息学报 

出版支持： IET(The Institution of Engineering and Technology)英国工程技术学会 

承办单位： PASE 爬山虎学术交流平台 

委员会：大会荣誉主席：奚立峰 

大会主席：Nader Asnafi，夏唐斌 

联席会议主席：刘俊杰，胡楚雄，Mohammed Chadli，Weidong Zhu 

程序委员会主席：Paolo Mercorelli，Zheng Hong (George) Zhu，Patrick Siarry 

技术委员会主席：胡俊辉，Raul Duarte Salgueiral Gomes Campilho，Giuseppe 

Carbone，牟卫华，王冬 

本地主席：董增寿 

程序委员会：黄强，周圣军，胡江平，郭江，Guennadi Kouzaev，李亚平，邵海

东，汪远翔，肖雷 

技术委员会 : Mihaela Popescu，Andry Sedelnikov，Pavlo Maruschak，Lozica 

Ivanovic，Petar Sarajcev，朱颖，Sunan Huang，汪焰恩，周淼磊，王文学，孟斌，

Mohamad A. Houran，邵益平，Siti Rohani Binti Sheikh Raihan，司国锦，Jing Shi，

Xiaofeng Wu，蒋一民 
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三、 分会设置 

MEIE-ICR’25: 集成电路可靠性：测试，仿真，建模，与设计 

MEIE-IIBDT’25: 工业智能与大数据技术 

MEIE-UPMIT’25: 超精密测量与仪器技术 

MEIE-IR’25: 智能机器人 

MEIE-FDPHM’25: 故障诊断、预测与健康管理 

MEIE-FDPHM’25: 工业自动化与机电一体化 

MEIE-FDPHM’25: 电力电子技术与应用 

MEIE-FDPHM’25: 绿色制造与工业可持续发展 

四、 会议日程 

时间 日程安排 时间 

2025 年 7 月 12 日，星期六 全天 报到 

2025 年 7 月 13 日，星期日 
上午 开幕式，大会报告 

下午 分会报告 

2025 年 7 月 14 日，星期一 
上午 分会报告 

下午 国际线上分会 

五、 参会报名及会议注册 

参会报名：http://papersub.icmeie.com/ 

或扫描右方二维码报名参会 

会议注册费： 1800 元/人 

收款及开票单位：武汉青葵会务有限公司 

 

银行转账 微信 

户名：武汉青葵会务有限公司 

账号：005041000666890 

开户行：汉口银行光谷分行 

行号：313521000982 
 

备注：交通费及食宿费自理，详见 MEIE2025 会议注册页面 

六、 联系方式 

会议官网：https://www.icmeie.com/  

邮箱：info@icmeie.com 

联系人：袁良芳 

联系电话：+86-13018056523 / 19986946053 （同微信）  

https://www.icmeie.com/ICRCn.aspx
https://www.icmeie.com/IIBDTCn.aspx
https://www.icmeie.com/UPMITCn.aspx
https://www.icmeie.com/IRCn.aspx
https://www.icmeie.com/FDPHMCn.aspx
https://www.icmeie.com/IAMCn.aspx
https://www.icmeie.com/PETACn.aspx
https://www.icmeie.com/GMSIDCn.aspx
http://www.icmeie.com/RegistrationCn.aspx
https://www.icmeie.com/

